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Abstract (en)
Process for operating a hot chamber die casting machine comprises pressing the metal melt from the casting container via a riser bore, a
mouthpiece and a gate; and forming a pressure fluctuation on the end of the mold filling process in the narrowest cross-section of the gate to prevent
rapid solidification of the melt. An Independent claim is also included for a hot chamber die casting machine for carrying out the process. Preferred
Features: The casting plunger is moved into the corresponding mold filling phase during pressing and is bombarded at the end of the filling process
with the maximum casting pressure, preferably a pulsating pressure.

Abstract (de)
Beschrieben wird ein Verfahren zum Betrieb einer Warmkammerdruckgießmaschine, bei dem nach der Füllung der Form zumindest im
engsten Querschnitt der Anbindung zwischen Steigbohrung und Mundstück und Form eine Druckschwingung erzeugt wird, die die Schmelze
am schnellen Erstarren hindert. Auf diese Weise wird es möglich, den Nachdruck auf die Schmelze in der Form gegenüber herkömmlichen
Warmkammerdruckgießverfahren zu erhöhten, um dadurch Gussteile höherer Qualität zu erreichen. <IMAGE>
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